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전자공학 인력양성사업 실적

참여 교수

신임교원 확보계획



전자공학 인력양성사업 적

참여 교수







 산학프로젝트, 인턴, 현장실습은 트랙 이수를 위한 필수 요건임 (2차년도 60명 목표)

 산학프로젝트: 

§ 학기중 교과목내(반도체실험, 융캡1,2, 융전1,2)에서 산업체와 협업하여 프로젝트진행

§ 참여교수가 학생을 위해 기회 마련해야 함

§ 참여교수의 진행 연구과제에서 연구원으로 참여 가능

§ 기업의 애로기술/미래먹거리기술/신규과제 제안을 위한 선행연구로의 활용

§ 산학프로젝트참여후 증빙자료 구비 필수 (결과보고서 및 연구노트)

 2023년도 산학프로젝트 진행

§ 학부생연구, 융캡1,2, 융전1,2, 반도체실험, UR 등에서 산업체와의 산학프로젝트 진행하

도록 한다 (학생선발 이후 수혜자 위주로 프로젝트 진행 예정)

 방학중에는 인턴, 현장실습(표준 혹은 일반) 진행한다

 산학협력기간, 성과물 제출 등의 요구사항 없음 (자유롭게 진행할 수 있음)

 산학프로젝트 진행시 지원금 지급 예정 (재료비, 일비/식비/교통비, 멘토지도비 등)













공동프로젝트 대학 아주대학교

구분 ㈜레이아이알 ㈜제니컴 ㈜미연구소 ㈜크레오스 ㈜모만

기업명 레이아이알 ㈜제니컴 주식회사 미연구소 주식회사 크레오스 주식회사 모만

대표자 성명(국적) 김동환 (대한민국) 손정환 (대한민국)
김민철(대한민국), 

최원석(대한민국)
윤일현(대한민국) 윤창모(대한민국)

기업 유형(중소기업, 

중견기업, 대기업)
중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업

설립 연월일 2017.04 2000년 7월 1일 2019. 01. 16 2022.01.03 2015년 12월 28일

주 생산품목 광소자용에피웨이퍼
자외선 센서, 자외선

감지기

반도체, 무선통신 부품

및 기기 연구개발

전자집적회로, 

전자시스템,소프트웨

어 연구개발

반도체 기기

전년도 매출액(백만원) 120 3,493 2,257 - 300

전년도 순이익(백만원) -172 304 960 - 10

공동프로젝트 대학 아주대학교

구분 ㈜실리콘아츠 로체시스템즈(주) 아메드(주) 제이앤씨테크(주) 알파그래핀(주)

기업명 ㈜실리콘아츠 로체시스템즈(주) 아메드(주) 제이앤씨테크(주) 알파그래핀(주)

대표자 성명(국적) 윤형민(한국) 박기환 한동철(대한민국) 장민준(대한민국) 이상경(대한민국)

기업 유형(중소기업, 

중견기업, 대기업)
중소기업 중견기업 중소기업 중소기업 중소기업

설립 연월일 2010년 4월 5일 1997.11.01 2007.04.11 2002. 07. 16 2017년 08월 22일

주 생산품목

전자관, 

컴퓨터기억장치, 

전자직접회로,소프트웨

어자문 등

반도체 및

디스플레이

이송 장비

파운더리서비스
계측장비, 반도체조명, 

반도체센서

CVD graphene 전사

wafer

전년도 매출액(백만원) 567 110,200 1,900 1,478 35

전년도 순이익(백만원) △2,467 9,457 400 416 -9

§ 현재 17개 업체와의

산학컨소시움 구성

§ 향후 대기업 및 학생이

선호하는 기업 위주로 지속적

확대 예정

§ 산업체 니즈를 반영한

교과과정 편성, 개별교과목

운영시 수요자 측면에서의

인풋 제공, PBL/산학프로젝트

운영에 필요한 업체 정보

제공 등 주 역할



주제, 방법, 성과



 반도체 공정교육 강화 (CMOS 공정교육)

§ 나노및마이크로소자공정, 융캡1,2, 융전1,2, 산학프로젝트1,2 등에서 반도체 펩 활용

교육 강화

§ 신규장비도입(Deep RIE), 공정 재료비(실험실습비) 지원

 SW 툴 이용 설계 교육 강화

§ 대형서버 및 반도체회로설계 툴 인프라 확대

§ 설계 교과목(아날로그IC, 메모리설계, 무선통신집적회로, 센서인터페이스설계 등)에

서 설계 툴 활용 교육

 교과목 PBL, P-PBL 교과목 운영

§ 반도체실험, 융캡1,2, 융전1,2, 센서공학, 전자회로실험 교과목에서 학생의 설계프로

젝트 수행시 몇 조의 설계주제에 관하여 P-PBL 수업을 진행하기로 한다

 메타버스 VR, K-MOOC, 온라인콘텐츠 활용 교육, 파란학기/파란방학 자기주도 프로젝트



 단기집중교육 (2~3건)

§ CMOS 공정 단기 집중교육 (산학협력교수)

§ 회로설계 단기 집중교육 (참여교수 혹은 외부전문가)

 취업지원프로그램 (2~3건)

§ 글쓰기교육(아주 ACAT)

§ 취업을 위한 자소서/ppt발표/면접 교육

§ 학기중 단기간 집중교육 진행

 학부생 SCI 논문 게재 à 석박사 연계 및 대학원 진학 유도

§ 융합전자연구, 학부생연구(UR), 교수연구실인턴 등을 수행하면서 연구수행 및 결과

물 SCI 논문 게재 à 국내외 학술대회 참가 지원, 해외 학술교류 참가 등

산학박람회 개최(60명목표), CES 참가, 해외대학과의 학술교류
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Probe station 
(IV, CV, 4 point probe)

PECVD

RTA

LPCVD

각종 측정장비들양면노광장비 웨이퍼절단기White  room (class 10,000) 금속박막증착장비



CAD room Characterization roomCleanroom (class 100)

Autonomous Driving Cleanroom (class 1,000) CMOS fab. room





 선발인원: 70명

§ 2022년 9월 3학년 2학기 학생 선발 (71명선발)

§ 2023년 5월 3학년 학생 선발 (70명 선발)

 장학금 지급인원

§ 신규 선발된 70명 학생에게 년 1백만원 장학금 지급

§ 전액 장학금 수혜자도 장학금 지급 가능 (KIAT에 재확인 필요)

§ 현 수혜학생에게도 장학금 지급

§ 장학금 수혜자 중 중도 포기자는 장학금 반납요



• 지원기간

§ 5월12일(금)~5월19일(금)

• 지원방식

§ 온라인 구글폼에서 세부문항 작성후 제출 (이름, 학번, 학년, 이메일, 휴대전화번호, 

전체수강(본교)교과목(2023-1학기포함), 학점(GPA), 희망 세부전공 분야 기입)

• 선발위원: 

§ 지동우/오일권교수

• 학생선발시 소부장 및 회로설계 희망 세부전공분야를 고려치 아니하고 선발한다

• 사실과 다른 허위사실 기재시 바로 퇴출된다 (장학금 즉시 반납)



졸업증명서, 성적증명서 트랙란에 ‘반도체 전공트랙 이수’을 기입한다

트랙이수요건: 교과목 이수요건 충족 및 산학프로제트 수행



한번 선발하면 변동없이 유지하는지, 매학기별로 선발할 수 있는지요?

§ 선발된 학생들(인원)이 졸업때까지 지속과 유지가 사업의 목표이므로, 

§ 매 학기별로 선발하는 것보다 선발후 졸업때까지 교육과정과 커리큘럼 프로그램 등

에 참여를 독려하고 유지할 수 있도록 한다

§ 휴학 및 자퇴로 참여중단하는 경우가 있을 수 있으니 학교에서 잘 관리해 주어야 할

것 같다

• 과제 프로그램 참여만 해도 수혜학생 범위에 들어가는지, 장학금 등도 받아야 가능한지요?

§ 수혜학생은 장학금을 받고 교육과정과 커리큘럼에 참여하여 확인서 등 서류 제출하

여야 하고, 장학금은 받지 않았더라도 교육과정 등에 참여한 인원은 배출인원으로 집

계할 수 있다.  





5월 6월 7월 8월

-수혜학생선발

-장학금 지급

-교과목내 산학프로젝트 운영

-PBL

-글쓰기 교육

-산학컨소시움/협의체 발족식

-산학교육과정운영위원회 개최

-교육장비/SW툴 구입

-취업지원프로그램(단기집중교육) 

-CMOS공정 단기 집중교육

-하계산학프로젝트 (인턴, 현장실습, 

산학프로젝트 등) 결정

-교육환경개선

(PC/스피커/팬/계측기, 전자칠판, 

프로젝터 등)

-취업지원프로그램(단기집중교육) 

-회로설계 단기 집중교육

-해외학술대회 참석 지원

-하계산학프로젝트 (인턴, 

현장실습 등) 진행

-산학프로젝트 만족도

조사

교과목신규개

설/개선 신청

(2024년

교과과정편성

안 제출)





§ 공학인증, 부전공, 복수전공 포기없이 반도체 관련 교과목 수강으로 트랙 이수조건

충족

§ 학기중/방학중 산학프로젝트 제공 (인턴, 표준/일반현장실습, 산학프로젝트 등)

§ 산학활동 수행시 재료비/일비/식비/교통비/멘토비 제공 (100백만원/인당)

§ 장학금 지급 (100만원/년)

§ 단기집중교육(CMOS공정/회로설계단기집중교육)/취업지원프로그램/산학박람회

/SCI논문게재지원/해외학술교류/국내외학술대회참석 우선선발 지원

§ 비교과활동 지원(파란학기/파란방학, 글쓰기, CES참가, 해외학술교류 등 우선지원)

§ 졸업장/성적증명서에 반도체전공트랙이수 기입

§ 학석사연계 대학원 진학시 우대 (장학금지급)

많은 관심과 지원 부탁합니다




